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í a  invención se r e i ie r e  a an método de s o l­

dadora por arco e lé c tr ic o  s in  empleo de alambre de soldado­

ra desnado o de ana v a r i l l a  de so laaau ra r e c a c ie r ta , sino 

qae ae acaerdo con e l mismo se  enciende un arco directamente
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entre l a s  p ie z a s  ae trab a jo  a ser an id as, son e l  empleo ae 

en miemoro semiconaucter que e s  sunoientem ente conductor 

para in ic ia r  ex arco y qas estaoxece un contacto ere cérico 

en tre l a s  p ie z a s  na trao a jo  a ser an idas y qae asirán x ig e ra -  

6 mente separadas por e s t e  caerpe sem iconductor, ¿n e s te  retoño 

e l arco de soldadura e s  so lo  de may corta  dará clon , siendo 

de im portancia qae ana p ieza  ae trao a jo  e s té  en contacto 

con l a  o tra  después ae un tiempo predeterm inado.

Be acuerdo oon l a  in vección , e ste  tiempo pre- 

10 determinado después del cual l a s  p ie z a s  de tra o a jo  deoen es­

ta r  en contacto entre s í ,  Contado a p a r t ir  de l a  in ic ia c ió n  

del arco , es determinado por l a  deivim ácrón de un cuerpo 

a is la n te  1 0 mador de e sc o r ia , poco tiempo después de que ha sido 

encendido e l arco .

18 Ba invención e s  particu larm ente de im portancia

para l a  unión de una p ieza  ue trao a jo  m etá lica  en iorma de 

c a rra , por ejem plo, un perno, a una p ie z a  de trao a jo  ae mayor 

tamaño como se r  una p laca  m etá lica , üon este  l i n ,  de acuerdo 

oon l a  invención, ¿ a  p ieza  de trao a jo  en norma ae oarra e s 

¿0 asen taaa sobre un cuerpo semiconductor que, conjuntamente con 

e l  extremo ae l a  p ieza  de tra o a jo  en lorma de o arra , e s a i s -  

puesto en l a  cavidad de un caerpe de aoporte a i s la n te  iorma- 

dor de e s c o r ia ,  después ae lo  cual e s  eneenaiao ex arco .

Se raverece l a  obtención de una jun ta ae so i-  

26 dadura m a r te  s i  ex cuerpo semiconductor y e i cuerpo aisxan — 

te lormador de e sc o r ia  con sisten  amona ae m ateria l inorgánico 

previam ente d e g a s iiie ad o .p e r  lu sion ad o . por lo  gen era l, e l 

cuerpo semiconductor se rá  igualmente xormaaer ae escoria en
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mayor o menor grado .

Tal como será mostrano más aat.aliaaám ente a 

continuación dando un ejem plo, a l  arco e s  encendiao con ia c i-  

l id a d  exactamente en e l punto correcto  debido a l  encendido 

a tra v é s  del cuerpo semiconductor, siendo empleado e l cuerpo 

a i s l a n t e ,  iormador de e sc o r ia ,  para  e v ita r  una ex tin c ió n  de­

masiado ráp id a del a rco , en cuyo caso l a s  p ie z a s  de trao a jo  

no se r ían  so ldadas una a l a  o tra  en forma s a t i s f a c t o r i a .  l a  

invención p o s l o l l i t a  e l  f á c i l  gobierno ae  l a  duración muy 

corta del arco , e s  d e c ir , entre o .ó  y b segundos, mediante 

una aleación adecuada del tamaño del cuerpo de soporte a i s ­

la n te ,  iormador de e sc o r ia ,  de modo que no hay necesidad de 

emplear un d isp o s it iv o  ae gobierno mas o menos complicado.

1 ü n  de que l a  invención pueda se r  comprendi­

da más claramente fácilm ente l le v a d a  a l a  p r á c t ic a ,  l a  mis­

ma sera  d e sc r ita  ahora más aetailadam enta con re fe re n c ia  a l  

d ibu jo  que se  acompaña, que muestra l a  ven taja  dei empleo de 

un miembro a u x i l ia r  para sosten er temporariamente en su lu ­

gar a una p ieza  de tr a b a jo .

Rn l a  f ig u ra  i  e l  número de re ie re n c ia  i  in d i­

ca un perno de n ierro  a ser soldado a una p laca  de n ierro  b. 

H  perno e s t á  f i ja d o  en un soporte m etálico 3 , por ejemplo 

de orones, por meaie de un to r n il lo  de f i ja c ió n  4 . RL soporte 

3 e s t á  sometido a l a  p resión  de un re so rte  en l a  d irección  

de l a  fle c h a . Rí extremo dai perno 1 a ser soldado apoya so­

bre un miembro semiconductor b rodeado por un cuerpo a i s l a n ­

te  iormador de e sc o r ia  t>, sobre e l  cuar e l  sopor te 3 descan ­

sa durante un corto tiempo después de que ha aldo fundido
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e l cuerpo semiconductor ó . una composición adecuada del miem­

bro semiconductor b e s  l a  s ig u ie n te : 54% en peso de h ie rro  

en polvo , 6% en peso de íerromanganeao (60% de &ín), l e r r c s i -  

l i c i o ,  (4o% de S i)  y r e r e  t ita n io  (2b% de T i ) ,  13% en peso 

5 de carbonato da c a lc io , 13yo en peso de ilu o raro  de ca lc io  y 

14=y& de ben ton ita . Jgí cuerpo a is la n te  o pueden c o n s is t ir  en 

14%̂  en peso de íerromanganeao (8o% de mn), í e r ^ s i l i t r L o  (4o% 

de S i)  y ie r r o í íta n io  (2o^e de S i ) ,  31% en peso da carbonato 

de c a lc io ,  31% en pe so de íiu cruro  de c a lc io  y ¿4% en peso de 

10 ben ton ita . l o s  cuerpos o y ó  son daga s i  l i  cades previamente

por rusionado a 900*3 en ausencia de a i r e .  Después de conec­

ta r  e l  perno i  y l a  p iaoa 2 a l  arro llam ien to  secundario de 

un trensiorm ador para soldadura y después de conectar l a  co­

r r ie n te , e l  arco a s  in ic iad o  a tra v é s  del miembro semiconduc­

í s  to r  6 y e s  encendido en un tiempo muy corto en tre  lo s  puntos 

de contacto del perno 1 y de l a  p laca  2 con e l miembro b . jeí 

miembro b y en p arte  también e l  miembro 6 tunden sucesivamente 

y en e l  in sta n te  en que e l  cuerpo ó se  ha deicrmado su iic íe n -  

temente, e s  d e c ir , aproximadamente después de un segunde, l a  

20 p re sió n  del re so r te  e s  capaz de p resio n ar a l  perno 1 sobre

l a  p laca  2 y l a  c o m e n te  ae arco se  conviérta en una corrien­

te  de co rto c ircu ito  que e s  interrumpida seguidamente.

Se destaca  que l a  r e a l iz a c ió n  t a i  como se  na 

d e sc r ito , en l a  cual se emplea como miembro a u x i l ia r  un sepor- 

2b te  dentro del cual e s  l i ja d o  e i perno, constituye ana r e a l iz a ­

ción p r a ie r id a .  Oomo a l te r n a t iv a ,  s in  emoargo, l a  unión desea­

da entre e l  perno y diodo miembro de soporte  puede se r  oDteni- 

da proveyendo a l  perno oon una p arte  so b re sa lie n te , por ejemplo
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una p a rta  ensanchada, con la  cual a l  perno es apoyado sobre 

e l cuerpo de soporte .

Finalmente deoe d e staca rse  que e l  empleo de 

un miembro a u x i l ia r  para so sten er en p o sic ió n  temporariamen­

te  a una da l a s  p ie z a s  de trab a je  a se r  so ldadas no siempre 

requ iere  l a  presen cia de una masa in orgán ica  icrmada por aos 

p a r te s  en tre l a s  p ie z a s  ne tr a o a jo , s i  oíen e sta  combinación 

debe ser p re te r id a . l a  irg u ra  ¿ m uestra, a t i t u lo  de ejem plo, 

que en tre  e l  perno 7 y l a  p laoa 6 s e  provee un cuerpo semi­

conductor 9, rormador ae e s c o r ia ,  que posee l a  misma compo­

s ic ió n  que e l  anteriorm ente mencionado miemDro 6 , mi número 

á& re ie re n c ia  lo  in d ica  e l soporte sometido a la  p resió n  de 

un re so r te  y que comprende un to r n il lo  de r i ja o io n  1 1 . E í 

soporte 10 descansa sobre un cuerpo 9, cuyo tamaño determina 

e l  in sta n te  en e l  cual e i cuerpo 9, deoido a l a  iu s io n , no 

soporta ya a l  miembro a u x i l ia r  lo  con e l  perno 7 , y e s te  per­

no 7 e s  anido a l a  p laca  de h ierro  6 .

E sta  so l ic i tu d  que corresponde a l a  presentada 

en Holanda e l  9 de Febrero de 1948, ba&c e l  número 136 .76a, 

se acoge a io s  b en aric io s dei a r t ic u lo  a i  del vigente E sta tu ­

to sobre Propiedad in d u s t r ia l .

- 0 -  N C T n  -  0 -

l o s  puntos de invención propia y nueva que ae 

p resen ta  para que sean ob jeto  de e s ta  Patenta de invención 

en España, por VEINTE an os, son l o s  S ig u ie n te s ;

1 *+  -  l?n procedim iento de soldadura por arco



ele  o tr ic o  caracterizad o  por eijhecho de que #1 arco e s  in i ­

ciado con e l  empleo de un cuerpo semiconductor d ispuesto  

entre l a s  p ie z a s  de trab a jo  a ser u n id as, y e l in stan te  de 

contacto entre l a s  p ie z a s  de trab a jo  es determinado su b si­

guientemente por l a  deformación de un miembro de soporte 

a i s la n t e ,  formador de e sc o r ia , un corto tiempo después de 

que ha sido  in ic iad o  e l a rc o .

R3+ *  Un procedim iento de acuerdo con la  r e i ­

v in d icación  1 , para so ld ar  por arco e lé c tr ic o  una p ieza  de 

t r a o a j*  m etá lica  en forme de b arra , por ejem plo, un perno, 

caracterizad o  por e l  hecho de que e l  cuerpo en rorrna de ba­

r ra  e s  apoyado sobre e l cuerpo semiconductor que, conjunta­

mente con l o s  adyacentes del extremo da l a  p ie z a  de trao a jo  

en forma de barra a ser lu n d ide, e s  d ispuesto  en l a  cavidad 

de un miembro de soporte a i s la n t e ,  iormador de e sc o r ia , des­

pués de lo  cual e s  in ic iad o  e l  a rc o .

** Un procedimiento de acuerdo con la  r e i ­

v in d icación  1 ó 2 , caracterizad o  por e l  hecho de que e i  

cuerpo semiconductor y e l  miembro de soporte á i s m n te , fc r — 

mador de e sc o r ia , con sisten  ambos de m ateria l inorgánico 

previamente d eg as ificad o  por fusionado .

4 * .  — Un procedimiento de acuerdo con la  r e i ­

v in d icación  r., 2 o 3 , carac terizad o  por e l  hecho de que un 

miemoro a u x i l ia r  coopera co .̂ a i  cuerpo de soporte  a i s la n te ,  

formador ce e s c o r ia , para mantener separadas a l a s  p iezas 

de trab a jo  h asta  que e l  cuerpo a i s l a n t e ,  lurmacor ce e sc o r ia , 
ae ha deformado.

5*** ** Un procedimiento ce acuerdo con l a  r e í-
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v in d icación  4 , oaracten zad o  por a i hecno de que una p ieza  

de tr a o a jo , más particu larm en te ana p ieza  de trao * jo  en forma 

de o arra , por ejem plo, an perno, e s  asegura da en nn miembro 

a u x i l ia r  nueco que, ana vez runnioo e l  oaerpe semiconductor,

5 descansa sobre e l  cuerpo de soporte a i s la n t e ,  icrmador de 

e sc o r ia .

o^. -  Un procedimiento de so laadura por arco 

e lé c t r ic o ,  caracterizad o  per sti hecho de que e l  arco  ea in i ­

ciado per medio de un cuerpo de soporte sem iconductor, le r -  

10 mador de e s c o r ia ,  que e s  d ispuesto  en tre l a s  p ie z a s  de tr a ­

bajo a ser unidas y que coopera con un miembro a u x ilia r  para 

mantener separadas a l a s  p ie z a s  de trao a jo  h a sta  que e i  miem- 

oro de soporte se  deíorma, en cuyo in sta n te  l a s  p ie z a s  de 

trab a jo  son unidas en tre s i .

15 7 * .  -  Un procedim iento de aacuerdo con l a  r e i ­

v in d icación  o , caracterizad o  por e i  hecho de que una p ieza  

de tr a o a jo , más particu larm en te una p ieza  de trao a jo  en rerma 

de o arra , por ejem plo, un perno, e s l i j a d *  dentro de un 

miembro a u x i l ia r  hueco que descansa a)ore e l  cuerpo de sopor- 

20 te  h asta  que e s te  último se  deiorma, en cuyo in sta n te  e l  per­

no e s  unido a l a  o tra  p ieza  de tr a o a jo .

6 s .  -  á i  procedimiento para soldadura por 

arco e lé c t r ic o ,  suostanciaim ente t a i  como se ha d e sc r ito .

9^. -  Un procedimiento de soldadura a i  arco .

Tal y como se  na d e sc r ito  en l a  Memoria que 

an tecede, represen tad * en e i  encujo que se acompaña y con 

io s  r iñ e s  que se nan e sp e c if ic a d o .

g a ta  Me-

7



BKHia c o n sta  de s i e t e  n e ja s  y j.a p r e se n te  

po¿ ana s o la  ogTá.
te  a s c jc í t a s  a  máquina

i-aóTid, ,  ^  MAR. 1949

L
MALA FEFRO'UCCÍOW  

POS DEFECTO DEL OStQMM.

M / .
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